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Les sujets suivants son traités dans cette section :

1.1 Champ d'Application

1.2 But

1.3 Classification

1.4 Définition des Exigences

1.4.1 Critères d'Acceptation
1.4.1.1 Condition “Objectif”
1.4.1 Condition “Acceptable”
1.4.1.3 Condition “Défaut”
1.4.1.3.1 Actions Correctives
1.4.1.4 Condition “Indicateur de Processus”
1.4.1.4.1 Méthodologies pour le Contrôle du Processus
1.4.1.5 Conditions Combinées
1.4.1.6 Conditions Non Spécifiées
1.4.1.7 Conceptions Spéciales

1.5 Termes et Définitions

1.5.1 Orientation de la Carte
1.5.1.1 *Face Primaire
1.5.1.2 *Face Secondaire
1.5.1.3 Face Source de la Brasure
1.5.1.4 Face Destination de la Brasure
1.5.2 *Brasure Froide
1.5.3 Distance d’Isolement Électrique
1.5.4 Haute Tension
1.5.5 Brasure Intrusive
1.5.6 *Lixiviation
1.5.7 Ménisque (Composant))
1.5.8 *Plage Non Fonctionnelle
1.5.9 Broche-dans-la-Crème (pin in paste)
1.5.10 Diamètre du Fil
1.5.11 Fil Enroulé sur plus d'un tour (overwrap)
1.5.12 Chevauchement du Fil (overlap)

1.6 Exemples et Illustrations

1.7 Méthodologie de l'Inspection

1.8 Vérification des Dimensions

1.9 Instruments Grossissants

1.10 Éclairage

If a conflict occurs between the
English and translated versions
of this document, the English
version will take precedence.

S'il y a conflit entre la version
anglaise et la traduction française
de ce document, la version
anglaise prendra la préséance.

1.1 Champ d’Application

Cette norme est un recueil sur la qualité visuelle des
exigences d’acceptabilité des assemblages électroniques.

Ce document présente des exigences d’acceptation
pour la fabrication des assemblages électriques
et électroniques. Historiquement, les normes de
l’assemblage de l’électronique ont contenu des
informations pédagogiques plus complètes sur les
techniques et les principes. Pour une compréhension
plus complète des recommandations et exigences
de ce document, on peut l’utiliser conjointement avec
l’IPC-HDBK-001, l’IPC-AJ-820 et l’IPC J-STD-001.

Le critère dans cette norme n’est pas de définir des
processus pour la réalisation des opérations d’assemblage
électronique ni d’autoriser des réparations/modifications
ou changement sur le produit du client. Par exemple, la
présence de critère pour l’utilisation d’adhésif avec des
composants n’implique/n’autorise/ne requière pas l’usage
d’adhésif, et la description de l’enroulement d’une patte
autour d’une borne dans le sens des aiguilles d’une
montre n’implique/n’autorise/ne requière pas que toutes
les pattes/fils soient enroulées dans le sens des aiguilles
d’une montre.

Les utilisateurs de cette norme doivent connaître les
conditions d'application de ce document et la façon
de l'utiliser. La preuve objective de cette connaissance
doit être maintenue. S’il n'y a pas de preuve objective,
l'organisation doit procéder périodiquement à une
évaluation des aptitudes du personnel à appliquer
correctement les critères visuels d'acceptabilité.

L'IPC- A-610 contient des critères en dehors de la
J-STD-001 définissant des exigences relatives à la
manipulation, à la mécanique et à d’autres règles du
métier. Le tableau 1-1 est un résumé des documents
associés.
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